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在脱机模式下工作 
在脱机模式下工作：说明 
设计 PC-DMIS 
的脱机版本是为了使用户可以不用坐标测量机即可准备并调试测量例程。在过去的几年中，脱机编

程的能力已经日益重要。坐标测量机的用户已经更加意识到这一点，为了完全实现其在坐标测量机

上的投资，坐标测量机必须用来测量零件，而不是编写例程来测量零件。 

CMM 
制造商首先尝试在麻烦难用的特殊文本编辑器中添加了脱机编程功能。这些产品尽管其用途有限，

但却激发了使用者对脱机编程的兴趣。受此利益的驱动，CAD 供应商开发了可以让用户使用 CAD 
模型生成测量例程的产品。 

尽管这些产品远比文本编辑器优越，但它们都有一个大的不利之处，那就是成本。由于每个 CMM 
供应商均有其特定的测量语言，而这些语言是不断更改乃至被取代的，因此开发和维护这些产品的

费用昂贵，只有极少部分经济状况良好的用户买得起。 

这种情况促成 DMIS 规范（一种通用的 CMM 语言）的开发。DMIS 使 CAD 
供应商可以开发测量例程编程软件包，只针对一种语言，从而大大降低了成本。这些节省的成本让

利于客户，脱机测量例程编程也成为大量坐标测量机用户一种可行的选择。不过仍然存在一个问题

。如果坐标测量机用户的 CAD 供应商不支持或不计划支持脱机测量例程编程，该怎么办？ 

虽然许多大型机 CAD 供应商为满足大量客户已经将 DMIS 扩展引入它们的产品，但是基于 PC 的 
CAD 
供应商具有不同的客户群，对该领域的兴趣不大。许多坐标测量机用户（特别是小型公司）专门使

用基于 PC 的 CAD 系统。PC-DMIS 为这个群体带来了脱机编程能力。 

通过 PC-DMIS，使用标准 IGES 模型（几乎每一个 CAD 
供应商均支持该模型）的程序员可以在成本低廉的 PC 或克隆 PC 
上生成测量例程，而不必在坐标测量机旁。这些测量例程可以在任何运行 PC-DMIS 或支持 DMIS 
规范的坐标测量机上执行。 

这些脱机编程的方法与联机编程使用的方法大致相同。不过，根据需要，标定测头、进行测量和调

试例程所使用的方法可能与联机版本中使用的方法不同。本部分介绍 PC-DMIS 的脱机编程方法。 

本章的主要主题有： 

• PC-DMIS 脱机前提条件 
• 脱机测头 
• 设置测头深度 
• 脱机测量特征 
• 执行和调试脱机测量例程 
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PC-DMIS 脱机先决条件 
要脱机使用 PC-DMIS，必须要有 IGES 模型形式的 CAD 数据、DES 文件、DXF 文件或 
X、Y、Z、I、J、K 数据。有关导入这些数据至 PC-DMIS 
系统的信息，请参考“使用高级文件选项”一章中的“导入 CAD 或测量例程数据”主题。 

IGES 实体 描述 
100 圆/弧 
102 复合曲线 
104 锥形弧 
106 大量数据（多点线） 
108 平面 
110 直线 
112 参数式样条曲线（使用曲线和曲面选件） 
114 参数式样条曲面（使用曲线和曲面选件） 
116 点 
118 直纹曲面（使用曲线和曲面选件） 
120 旋转曲面（使用曲线和曲面选件） 
122 板状柱体（使用曲线和曲面选件） 
124 转换矩阵 
126 有理 B 样条曲线（使用曲线和曲面选项） 
128 有理 B 样条曲面（使用曲线和曲面选件） 
140 偏置曲面 
144/142 修整曲面（使用曲线和曲面选件） 
402 关联性实例 
408/308 子图示 
410 视图 
  

PC-DMIS 与 IGES 3.0、4.0 和 5.1 兼容。 

  

DXF输入 

PC-DMIS 将在 DXF（绘图互换文件）文件中读取数据，作为用来创建测量例程的 CAD 
数据。该文件格式不支持文本。其仅支持特征数据。 

该选件不属于 PC-DMIS 的标准模块。若您对购买该附加软件包感兴趣，请联系您的PC-
DMIS软件代表。 

DES 输入 

PC-DMIS 可将 DES（Data Exchange Standard，数据交换标准）作为 CAD 
数据读入，以用于创建测量例程。该数据可以是特征数据或卡具数据。如果是特征数据，您可以选
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择使用特征标号定义特征类型。通过从 PC-DMIS 显示中选择 DES 点，将显示正确的 DCC 
特征对话框，其填充值来自 DES 点的值。 

DES 特征类型由特征标号的第五个位置定义。这是 DES 文件中 LINE 数据类型的第 15 
列。字符和特征类型如下所示。 

字符 DES 类型 PC-DMIS   
薄壁件类型 

S 曲面 曲面点 
T 修整 棱点 

高度 棱边 棱点 
X 孔 圆（内） 
Y 键 圆（外） 
Z 槽 圆槽 

XYZ ASCII 文件 

PC-DMIS 可读取任何含有 XYZ（可能还有 IJK）数据的 ASCII 
文件。文件应包含需要测量的标称（理论）检验点。 

有关 XYZ ASCII 文件的详细信息，请参见“使用高级文件选项”部分的“导入 XYZIJK 文件”。 

脱机测头 
脱机版本中, 
所有联机版本中所规定的测头定义和校准能力可被使用。但其值只能键入。无法进行测量。（比如

，用户实际上不能测量一校准实体来算出测头的直径。） 

有关定义测头的信息，请参见“定义硬件” 部分中的“定义测头”。 

注：建议（但并不强制要求）创建脱机测量例程采用的测头与联机执行测量例程采用的测头相同。 

设置测头深度 
对程序脱机测量而言，在指定距离设置测头深度十分重要。（与当前工作平面的曲面有关）。PC-
DMIS 提供设置测头深度的多种方法。 

注意：需要处于程序模式才能使用这些方法。确保状态按钮显示“程序”。 

设置近似测头深度 

大多数情况下，只需设置近似测头深度即可正确测量特征。要使用脱机 PC-DMIS 
完成此任务，请执行以下步骤： 
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1. 将鼠标光标放在绘图中采测点所需的深度。 
2. 右键单击当前位置。PC-DMIS将在测头的新位置重绘测头。 

 
设置测头深度 

设置特征上的测头深度 

要将测头定位在特定的特征上（例如平面），请执行以下步骤： 

1. 将光标 移近该特征。 
2. 单击鼠标右键。 

PC-DMIS 将测头“对齐”至最近的 CAD 元素并显示消息：“精确深度已设置”。 

状态栏显示当前的测点数以及测头的位置。 

 
设置特征上精确的测头深度。 

设置球体上的测头深度 

PC-DMIS 
提供了两个过程来设置球体上的测头深度。根据测头相对于绘图中心线的位置，确定在球体上进行

触测的位置。如果测头在中心线下方，PC-DMIS 
将在球体的底部进行触测。要在球体的顶部进行触测，测头深度必须设置在中心线上方。关于以下

过程的详细信息，请参见“脱机测量特征”。 

三维方法 
要在三维球面上设置精确深度，请执行以下步骤： 

1. 将动画测头移动到所需的圆上。 
2. 按住鼠标右键。 
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3. 释放鼠标按键。球体上将设置精确深度。 

PC-DMIS 
将测头置于特征上起初按住鼠标右键的那一侧。这将确定要测量的特征类型。如果测头捕捉到圆 
CAD 
元素的外部，测点将在圆的外部。如果测头捕捉到该元素的内部，测点将在圆的内部。圆的三维原

点必须与球心在同一位置。 

一旦设置了精确深度，生成的所有点均将捕捉到球面上。 

二维方法 
使用二维绘图时，PC-DMIS 要求至少有两个球体视图。球体在两个视图中应显示为圆（或弧）。 

1. 通过使用其中一种视图设置两轴的精确深度。PC-DMIS 
会显示消息：“精确深度已设置”。有关设置精确深度的信息，请参见“在特征上设置测头深

度”。 
2. 使用第二个视图设置第三条轴的精确深度。PC-DMIS 

会显示消息：“已在球面上设置精确深度”。该程序查找球面真正的三维中心点。 

一旦设置了精确深度，生成的所有点均将捕捉到球面上。 

设置锥体上的测头深度 

PC-DMIS 
提供了两个过程来设置锥体上的测头深度。关于以下过程的详细信息，请参见“脱机测量特征”。 

三维方法 
PC-DMIS 
为锥体曲面设置精确的深度，需显示锥体上两个CAD圆（或弧）。建议在此步骤使用曲面的两个视

图，但不做要求。（等距视图也是设置锥体上测头深度的一种可行方法。） 

1. 使用一个圆设置锥面一端的精确深度。PC-DMIS 会显示此消息：“精确深度已设置。” 
2. 下一步，使用第二个圆设置锥面另一端的精确深度。PC-DMIS 

会显示此消息：“已在锥面上设置精确深度。” 

设置了精确深度后，生成的所有点均将捕捉到锥面上。按住鼠标左键可在锥面上取单个测点。单击

鼠标左键，提示 PC-DMIS 绕锥面取等距的测点。 

二维方法 
要在二维图的锥面上设置精确深度，PC-DMIS 
要求定义两圆（如上所述）之间的长度。由于这些圆的深度相同，因此还必须定义线的精确深度。

线既可以是直线，也可以是锥面边缘上的一条线。在圆上设置精确深度后，按住定义长度要使用的

线旁边的鼠标右键。 

设置精确深度值后，生成的所有点将对齐到锥面上。按住鼠标左键可在锥面上取单个测点。单击鼠

标左键，提示 PC-DMIS 绕锥面取等距的测点。 
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键入测头深度 

有时需要将测头设置在空间上的某个特定位置。操作如下： 

1. 在“程序”模式下单击状态栏的 X、Y、Z 部分（或选择“插入移动命令”一章中所述的操作 | 
移至选项），打开自动移动点对话框。默认的设置指示测头的当前位置。 

2. 将 X、Y、Z 更改为所需的值。若标记保存移动复选框，可将 MOVE POINT 
命令添加至例程。也可选择递增移动复选框及确定移动复选框。 

3. 输入新的 X、Y 或 Z 值后单击完成，PC-DMIS 会将动画测头移动到新位置。 

脱机测量特征 
PC-DMIS 提供多种方法脱机进行测量例程编程。按住鼠标左键可以采集测点。使用 ALT +“-
”（减号）组合键可以在测量过程未完成之前删除指定的测点数。 

注：对每个要删除的测点按 ALT + "-"（减号）。） 

使用 End 键可以完成测量过程。 

注：按下 End 键可终止测量过程。PC-DMIS 将继续在测点缓冲区中收集测点，直到按 End 键。 

  

自动测量 

根据圆特征和线性特征类型的 IGES 定义，PC-DMIS 
可以对测量这些特征的方法进行一些假设。利用这些假设可以加快测量例程编程过程的速度。 

  

圆特征 

PC-DMIS 
为圆形特征所生成的默认测点数是一个系统选项。要更改该值，访问设置选项对话框（编辑|参数|
设置），然后单击常规选项卡。在自动圆测点数编辑框中键入新的默认数目。 

PC-DMIS 可以自动为圆、柱体和弧生成测点。操作如下： 

1. 将光标移近该特征的周围。 
2. 单击鼠标左键。（必须将 STATE 图标设为“程序”模式。）然后，PC-DMIS 

将以当前的测头深度在特征上生成等距的测点。（有关圆的测点数的设置，请参考“设置首

选项”一章中的“设置选项：常规选项卡”。） 

遵循以下对圆特征的测量规则。 
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• 对于内径（ID），将光标放在特征内侧。 
• 对于外径（OD），将光标放在特征外侧。 
• 柱体自动编程，至少要在不同的测头深度采集两组测点。 
• 在对弧编程时，PC-DMIS 将沿着弧长度的方向采测点。 
• 要测量球体或锥体，先设置球体或锥体上的精确深度，然后在生成测点。参见“设置球体上

的测头深度”和“设置锥体上的测头深度”。 

线性特征 

PC-DMIS 
为线性特征所生成的默认测点数是一个系统选项。要更改该值，访问设置选项对话框（编辑|参数|
设置），然后单击常规选项卡。在自动直线测点数编辑框中键入新的默认值。 

PC-DMIS 可以自动为直线和平面生成测点。操作如下： 

1. 将光标移近该直线。 
2. 单击鼠标左键。(状态图标必须设置在程序模式。） 

遵循以下测量线性特征的规则： 

• PC-DMIS 
将在当前测头深度沿线的长度生成等距的测点。（有关线的测点数的设置，请参考“设置首

选项”一章中的“设置选项：常规选项卡”。） 
• 光标必须放在要采测点的直线的一侧。 
• 要自动对平面编程，至少要在不同测头深度的位置采集两组测点。 

曲面特征 

UV 扫描可以用来自动沿着曲面的 UV 
方向将点放在曲面上。处于程序模式或曲面选择模式时，鼠标左键单击要选择的曲面内部。屏幕上

将出现一个对话框，允许输入起始和终止 UV 值，以及沿着每个 UV 方向的点数。 

离散测量 

自动测量可以加快编程过程的速度，但有时因为零件的几何形状或特征类型，需要将测点精确地放

在特征上。布局测点有两个技巧。 

  

在曲面上布局触测点 

在许多情况下，需要精确地将测点放置在曲面上（例如平面、球体或锥体测量）。操作如下： 

1. 将光标移动到要进行触测的位置。 
2. 按住鼠标左键（不要移动鼠标）。 
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3. 放开按钮。PC-DMIS 将在该点对测点进行编程。 

在按住此按钮时必须将光标保持在同一个位置。否则 PC-DMIS 
会误解您的意图。若在释放按钮之后测尖对齐特征，鼠标会在此过程中移动。按 ALT + "-
"（减号）键的组合可删除测点，重新开始。 

注意：精确深度必须在锥体、球体或平面上布局离散测点之前设置。 

在特征上布局触测点 

在许多情况下，需要精确地在非平面特征上放置测点。操作如下： 

1. 将光标移动到要进行触测的位置。 
2. 按住鼠标左键。 
3. 将测头移向用户想进行触测的位置。(测头 必须在屏幕上移动至少1/8" )。 
4. 放开按钮。 

PC-DMIS 将“捕捉”特征上的测点。PC-DMIS 
将测点定位在特征上开始按住鼠标时光标所在的一侧。 

终止测量 

要在脱机模式下终止测量，按 END 键。 

执行和调试脱机测量例程 
在脱机 PC-DMIS 中执行测量例程与在联机 PC-DMIS 
中相同。通过“编辑”窗口可以快速访问测量例程中的所有命令，这样就可以很容易的调试脱机测量

例程，如同 CMM 上完成的例程一样。有关 PC-DMIS 
中许多编辑选项的概述，请参见“编辑测量例程”一章。 

需要注意测头的活动情况，检测碰撞和错位的测点。最好的方法是使用测头路径和碰撞检测功能确

定测头和零件之间的碰撞点。 

操作 | 图形显示窗口 | 
碰撞检测菜单项提供测头沿零件的路径活动的图形表示。该测头路径编辑工具在进行脱机测量程序

设计时很有帮助。要访问碰撞检测选项： 

1. 在“编辑”窗口，标记想要在测头路径中使用的特征。（请参见“编辑测量例程”一章中的“标
记要执行的命令”。） 

2. 选择视图 | 路线菜单项。PC-DMIS 显示测量例程的学习部分创建的测头路径线。 
3. 选择操作 | 图形显示窗口 | 碰撞检测。PC-DMIS 

沿路线移动活动的测头。它用红色在零件上和碰撞检测对话框中显示任何碰撞。执行完成

后，出现碰撞的位置显示碰撞列表对话框。有关使用路线和检测碰撞的其他信息，请参见“
编辑 CAD 显示”一章中的“显示、动态演示和移动路线”主题。 
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操作动画和执行速度 
您可能还会发现控制测量例程调试过程中的活动速度和执行速度十分有用。提供有多项设置，您可

根据自己的需求微调这些速度。有关这些设置的信息，请参见“设置首选项”一章中的“设置选项：动

画选项卡”主题。 
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	设置测头深度
	 XE "测头深度:大约" \* MERGEFORMAT 设置近似测头深度
	 XE "测头深度:在特征上" \* MERGEFORMAT 设置特征上的测头深度
	 XE "键入测头深度" \* MERGEFORMAT  XE "测头深度:键入" \* MERGEFORMAT 键入测头深度

	脱机测量特征
	自动测量
	离散测量
	 XE "特征:结束" \* MERGEFORMAT  XE "测量，终止" \* MERGEFORMAT 终止测量

	 XE "测量例程:脱机执行和调试" \* MERGEFORMAT  XE "脱机:执行和调试" \* MERGEFORMAT  XE "执行:测量例程" \* MERGEFORMAT  XE "调试脱机测量例程" \* MERGEFORMAT 执行和调试脱机测量例程


